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摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示器件封装及封装方法，属于显示技术领域。
所述方法包括：在基板上制作一层阻挡层；在阻挡层上制作OLED器件
后，在OLED器件上制作薄膜封装层，所述薄膜封装层为表面经过离子注
入工艺处理的薄膜封装层，所述薄膜封装层覆盖在所述OLED器件及所述
阻挡层上，所述OLED器件位于所述阻挡层中部。通过在基板上制作一层
阻挡层，并在OLED器件上制作通过离子注入工艺改性的薄膜封装层，避
免水氧对OLED器件造成腐蚀的问题。本发明提供的封装尤其适用于封装
柔性OLED显示器件。
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